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Zrychleni vyvoje koncovych zafizeni pfipojenych ke cloudu

Microchip rozsifuje Siroké portfolio loT feSeni / )
o dalSi nova. Maji vyfeSené bezpeCné propojeni  aws Azie  GoogieCloud L Punc
s cloudem a je mozné podle potieby
modifikovat.

h SEQUANS

Vzhledem k roztfisténosti trhu s Internet vécmi
(IloT) a zvySujici se slozitosti projektd musi
dnesni vyvojafi pfi rozhodovani €elit mnohem
vice problémim nez kdykoliv pfedtim. Toto
vede k prodlouzeni vyvoje a zvyseni
bezpecCnostnich hrozeb. Microchip v ramci své
strategie inteligentnich a kompletnich feSeni predstavuje FeSeni loT od nejmenSich
mikrofadi€l po mikroprocesorové systémy pro edge computing (pocitaC mezi cloudem a
pfipojovanym zafizenim) pfipojenych pfes Wi-Fi®, Bluetooth® nebo uzkopasmoveéeho 5G
pfi zachovani silného zabezpec€eni prostfednictvim podpory Trust Platform pro rodinu
CryptoAuthentication™.

Vyvojové desky a firmware
* PIC-loT WA a AVR-loT WA

Dvé nové desky spolupracujici s Amazon Web Services (AWS). Pomohou vyvojafi s
nativnim pfipojenim loT snimace do sluzeb AWS loT Core pfes Wi-Fi rozhrani.
* Gateway bézici na AWS loT Greengrass

ZaloZena na nejnoveéjSim bezdratovém modulu (System on Module - SOM)
ATSAMASD27-WLSOM1 integrujicim MPU SAMASD5, WILC3000 Wi-Fi a BT,
kompletné feSenym napajenim, paméti SDRAM a Flash, pfednastaveny
autentizacni Cip ECC608 a ethernet rozhrani na urovni PHY

+ SAM-loT WG

Propojuje popularni mikrofadic SAM-D21 se sluzbami Google Cloud loT Core. K
dispozici by mél byt v pllce roku 2020.

e Azure loT SAM

Propojeni mikrofadi¢ SAM se sluzbami Azure loT a integrace Azure loT device
SDK, Uvedeno bude v pulce roku 2020.

* PIC-BLE a AVR-BLE

Vyvojové desky pro pfipojeni snimacu pres Bluetooth Low Energy k mobilnim
zafizenim.

* LTE-M/NB-loT

Pfipravovana deska pouzivajici moduly Sequans postavené na Cipech Monarch
umoznujici postaveni 0T véci pfipojenou pfes nejnovéjsi nizkospotiebovou 5G
mobilni sit. Dostupnost je planovana na 3. Ctvrtleti roku 2020.
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Odkazy

» DalSi podrobnosti a informace
https://www.microchip.com/design-centers/internet-of-things

* Ecom s.r.o. - http://www.ecom.cz/
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